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DRAM DDR3/3L Automotive-Temp
Idealna pamie¢ do zastosowan wbhudowanych w rozszerzonym
zakresie wysokich temperatur

Autonomiczna pamie¢ DRAM Kingston Automotive-Temp zostata zaprojektowana
z myslg o zastosowaniach wymagajacych rozszerzonego zakresu temperatur roboczych.
Oferuje ona opcje zasilania niskim napieciem dla zapewnienia nizszego zuzycia energii.
Pamie¢ moze pracowac w zakresie temperatur od -40°C do +105°C, co czyni jg idealnym
rozwigzaniem do zastosowan w trudnych warunkach, oznakowania zewnetrznego,
monitoringu  wizyjnego, automatyki produkcyjnej, transportu, serweréw, kioskow
multimedialnych z ekranem dotykowym i innych zastosowan w skrajnych warunkach
srodowiskowych.
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DRAM DDR3/3L AUTOMOTIVE-TEMP

SEGMENTY RYNKU

Zastosowania zewnetrzne: oznakowanie/kioski
multimedialne/inwertery solarne/tadowarki

Przemystowe zastosowania loT / Robotyka
i automatyka produkcyjna

]
Systemy wideo, konferencyjne i monitoringu
wysokiej rozdzielczosci

S

Stacje fadowania/inwertery solarne
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AUTOMOTIVE-TEMP DDR3/DDR3L NUMERY KATALOGOWE
| DANE TECHNICZNE

Temperatura

pracy

Numer Poiemnodé Wymiar Konfiguracja | Szybkos¢ | VDD,
katalogowy d 4 y (stowa x bity) | wMb/s | VDDQ
DDR3/
DDR3L FBGA,
D1216ECMDXGMEY 2Gb 96 stykow 135x75x12 128Mx16 2133Mb/s 1,35V*
(zaokraglone)
DDR3/
DDR3L FBGA,
D2516ECMDXGMEY 4Gb 96 stykow 135x75x%x12 256Mx16 2133Mb/s 1,35V*
(zaokraglone)

*Wsteczna kompatybilnos¢ z VDD, VDDQ 1,5V

NAJWAZNIEJSZE CECHY

® Diugoterminowe wsparcie - diuzsza zywotnosc produktu

-40°C ~ +105°C

-40°C ~ +105°C

e Krotkie terminy realizacji - dostepnosc niezaleznie od warunkow rynkowych

e Stabilny, sprawdzony i dopracowany proces produkcji uktadéw pamieci -

jednorazowa kwalifikacja (brak potrzeby modyfikacji uktadow)

e Zgodnosc¢ - wszystkie najczesciej stosowane wbudowane uktady SOC

(System-on-a-Chip) obstugujgce pamieci DDR3 i DDR3L*

® Marka Kingston - ceniona na catym swiecie za jakosc¢, niezawodnosc, obstuge

serwisowg i pomoc techniczng

* 7Zgodnosc ze standardem branzowym JEDEC DDR3/DDR3L
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